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PATRUHTE BE INVENCION

por VEINTE afios

eo0licitads en Espsfia a favor de FRITZ BUSER AC. PASCHINTE

FABBIE, de naclonplidad suiga, domiciliada en 3422 wiler b,
Utzeustorf, Suiza, por "Perfeccionamientos an los moldes de
impresidn y procedimjento para su fabricacidnv, con pviori-
dad de la solicitud suiza 2 886/78~% de fecha 16 marzo 1973.

HEYORIA DESCRIPIIVA

La invencién se refiere a unos perfeccionamientos
en loe moldes de impresifn, particularmente moldes de huece
grabado, para la entrega de tinta conforme a la imagen a un
substrato, con ahondamientos Iformados e¢n la superficie del
molde de impresidn, los cusles estfin dispusatos sn un sopor
te, ¥y o procedimientes para la fabricacién de un molde de

ixpresifn, particularmente un molde de huecograbado., = - -

tn un molde de impresidn, psrticulermente en un
molde de huecograbado, loe elementoes que proporcionan el oo
lor consisgten do pequefios shondamientos eitusdos en la super
ficle del molde de impresidn que estd por lo demés cerrada.

Por regla general estdn diapuestoe do forma reticular y por
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eete motivo es Gemignen por reticulo. Tste reticulo correspon
de en la exteneidn de su superficie y en su contorno =« la
imsgen a imprimir. ©i eeta imagen presenta aparte de su exten
sién euperficial dentro del contorno de la misua una tonali~
dad de colér. el reticulo se dispone en cuantd & su volumen
de carga de tints de manera correepondiente a la ts#iliaad

de la izagen, por sjemplo mediante una diferente pﬁ::ﬁndi&ad
del retfoulo. Fete reticulo ssté adaptado por 1o tenho Bidi-
wmensionalmente al coutorno de la imagen a imprimir y, = os-
80 neceeario,;tridimenaiognlmente a la tonalilad de 1la misza
y ses diepone madimnta procedimientos de grabacidén conooidos,
por ejemplo grabado, reserva contre ol mordiente y pronsdi-
mientos mecénicos. La carackeriatica comin de los procsdimiesn
tos de granracidn conocidos consiste en que el retfculo se
sroducs siempre conforme a la imagen, ee decir, en relacién
con la figura a imprixzir, de manera sn cierto modo individuaml
Por sete wotivo, los procedimientos y los aparatos utilira~

do8 son coptoros y encarecen el producto impresd, = = « =« «

La invencifn se plantea el problema de configurar
un molde de 1hpreai6n de lo clase descrita el principio de
tal maners que se simplifique su fabricacién y me consignm
de sate modo una considerable reduccidn del coste del predug

B0 lUPrend,: = o = @ o @ @ - .o E e wwwen. - -

Tete problems se resuelve segdn la invencién pore
que sobre la superficie del soporte estd digpuestia une cspa

de un material reticulado y me encuentrs unids a esta dlsi-
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za una caepa formaia conforme al dibujo. Nebido & que ol reti
culndo y el dibujo estén separados, ss pueds préscindir de
1la elaboracidn individuel del reticulo. = = « v = = = = =

La invencifn comprende también procedizientos para
fabricar un molde de impreeidn en los cualee se sitla sobre
8l soporte un material reticulado en la forma Je uun oaps de
material de tamlz o una cepa estructurada de materisl y o
continuacién g6 plasma el di$ujo mobre el material relicula~
30, preferentementa de menera fotomecénica. Convenientenante
6o aplana la superficie sobre la que se ha plasmedo el Aldu~
jo, se hace conductora ¥y se procipita gelvénicamente un re-

fuergo metdlico sobre lamiona, = = = = & = v = = ¢ =~ « -

La invencién ge he representado en los planoe en
varios modos de ejecucién y etapms de fabricacién y se Aes-

cribe a continuacién., Los planos muestran: - « = = = = « =

La Fig. 1 una geccidén parcial 2 travée de una ma-

triz oon materiasl reticulado situado sn le superficie. = -

La Fig. 2 una seccidén parcisl a través del mate-
rinl reticulado segdn la Tig. 1 eituado sobre un tubo de ang

La Fig. 3 una seccién parcinl a través del mate-
rial reticulado y del coporte segin la Fig. 2 a escala mie

reducida con substancia fotocensible anlicado sobre el mismo.
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La Fig. 4 una seccifn parcisl a través del material
reticulado y a8l soporté sogdn la Fig. 3 con une dimponitiva

de exposicidn colocads 2obre el MisNO: ~ = = @ = w w w w -

La Pig. 5 una secolén parcial a través dol material

reticulado y el soporte segin la Fig. 4 después dc ia dimoly
o1én de las partes no expuestas de 1o substmacia, « = = = =

La Fig., 6 una secoién parcial a través dal wolde
de impresidén terminade después del splanamiento de las par-
tas de mubstancim cxpuestns remanentes segin la Fig, 5. = -

La Fig. 7 wa sasccidn parcial a travis aoi'hb;a-

de impresidn terminado segin lam Pig. € a eecals umplijda des
pue de reforzar la superficie del molde de impresién median

Ia Pig. 8 una seccidn pareial a través de una oaps
fotomaneidle con una diapositiva de media tinta repressntads

esqueméticemente para le estructurecidén de los espesores de

La Fig. 9 una variante de la Pig: 4 = = = v = =

Lae Pige. 10 ¥y 11 unz revresentacién emquendtioa
de la difarsnte exposicién de una capa fotosensible con una

La PAg. 12 una secclén paroial de un molde de imw=
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preeidn fabricado segin las Pigs. 10 ¥y 11, = = = @ = = = =

La Tig. 13 una seccifn parcisl de una impresidn
efectusds con el molde de impresién megtin la Pig. 12 ~ - =

La Fig. 14 una seccién parciel a través d2 un ma-
terial reticuladeo toxtil, = = & « w w w o> ™ =« w - .- -

La Fig. 15 una seccidn parcial a través de vn wmate

rial reticulado estructurabloe = = « @ w « « = - « «w = w «

Las Pige. 16 y 17 unas seccidn parcial y une vista
én planta parcisl de un materisl reticulado estructuraio ce-

diante la téonica de reservas contra el mordiente. - » - «

La Pig. 18 un dispositive representado esquemétios
wente para la fabricacién preparatoria de un materisl retisu
13&0508‘&1138?1&3'153'170 - e e~

La invencién parte de la idea de que eu la fabrics
cién de un molde de impreeidén el retfcule que forma el ole-
mento que lleva la tinta puede fabricarse independientemente
de la sjecucidn conforme a la imagan del molde de impremsidn
en une stapa previe del procedimiento, tal como se describe
a continuacién para noldes ocilindricoe de huecograbado. No
obetante, la invencidén tambidn puede aplicarse en otros mol-

des de impremidn, por sjemplo no cilindricos: = = = = = = «

La produceifn del material reticulado previa al pro
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ceso de plasmacidn propiamsnte dicho del Jibujo se efectda
segin las Pigs. 1 y 2 mediamnte un tamiz producido preferentg
mente de menera galvénica (US-PS 4.039.397 y 3.891.514). In
Pig. 1 nuestra brazos ? de Samiz de material precipitadsélag
trolfticamente, dispuestos scbre una matriz 1, con arificios
3 de tamiz mitumdos entre los mismos. Param la utniiaclén del
paterial de tamir como material reticulado es a.dcoqi@ el ni
quel, vero tambiédn pueden utiligarse otros metalu‘gsi_véniog
nente precipitables, por ejeaplo cobre. ¥ material de tmmir
que e encuentra sobra la matriz 1 e cubre oon uns delgads
espa 4 de material conductor, con el fin de hacer tambiﬁn cot
ductora la superficie 1' no conductora ds la matris ;l.;ﬁ\‘_ con
tinuacién es pracipita una delgeds capa metflica 5 sobia low
bragos 2 del temiz ¥y la matris 1. La meccién trsnsvcmaila del
materinl de tamiz solsmente se modifice con ¢llo de una mang
ra muy reducida, pero el matsrial de tamixz plerde sus orifi-
clos 33 ocon ello se ha convertido en material reticulado. Fl
material de tamiz también puede convertirse en material reti
culedo sacando el material de tamig situado sobre le matris

1 ¥ colocando sobre en superficie un tubo 7 que sea conductor
en tode la superficie¢ del mismo y sjecutado convenientamente
de nanera expandible. La expandibilidsd del tubo 7 facilita
la aplicaoién del material de tamiz y permite que el material
fle tamiz yla superficie del tubo se ciflax fuertemsnte entrs
si. 71 naterial de tamiz colocado de asta manera se recubre

entonces galvénicaments con la capa netflica 5¢ = « = = « =

%l materiml reticulado que se ha originado se saoa
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de la watriz 1 o del tubo expandible 7 y se refuerza meiimn-
te un soporte 6, el cual puede configurarse de diferentes ma
neras, Aef, el soporte € puede wer un tubo de reducido espe-
sor de pared, sin costura, por sjemplo de materia tarmopléic-
tica extrusionada, el cual as introduce en el interinr y se
somete o aire comprimido, prexedndess en caliente con al me-
terial reticulado. Ademds, el soports € puede formarse medisn
te barnisado o precipitacién electrolftica sobrs el ‘izdo pog
terior conductor del material reticulado. En el reforzamien-
to electrolitico hay que proteger el lada superisr dul,mate—
rial reticulado, Segin la clase del soporie & utilizadp me
obtiene un materiel cilindrico en forma de léminas o wacizo,
compuesto de difersntes cepas y estructurado en forma Ge re-
t{culo. Loe puntosc o cazolitas 3' individuales del retizuloe
que llevan la tinta Aurante la impresidn se ancuentran en la
gona 4o los anteriores orificios 3 del ammterial de fwmiz y

eatdn limitadoa por brazos 2' formados por loe bhrazes 2 del

rgt‘cu@. MY Gn G B an W G AR G N W M ad U R G W W WS W W S @ e e

Un primer modo de plasmar el dibujo sobre el mats
rial reticulado segn las Pige. 3 8 7 puede splicarse cuan-
40 la imagen s imprimir estf dnicaments determinade por su
coritorno, o sen cuando dentro de este contorno se imprime so
lamente una tonslidad uniforme de color. ¥n la Fig. 4 el mg
terial reticulado & roforgade por &l soporte € - se ha su-
prinida aquf para una mayor sencillez la cape metélica 5 -
se vecubre en exceso con una subsiancia 10 fotosensible y en

durecible y se seca la misma. "FPn exceso¥ quiere decir aguf
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Que al espesor de la capa de la sudstancia fotosensible 10
secada se enocuentra en 1?: puntos 9 por encima del cipoaOr
del material reticulado sn los vértices de los brasos 2! ds
taniz. E1 material reticulado recudbierto de este modo se ex-
pone mediante la intercslacidn de una diapositive 11 de un
naterial transparente 12 da soporis cen partes opncéﬁ:13 oon
forme a la imagen y puntos transparentes 14 de lea ua.gon; e
sptoe dltimos punZos, la luz 22 que atraviasa la lﬁbt%ﬁncia
fotosensible 10 provoos la insolubilidad del msterial an el
medio de revelapdo que re aplica a contiruacién, mientras que
en los puntos opacos 13 de la imagen se congarve esta solubi
11dad, debido s que la substanocia 10 no ha sido nxpués&% s
la lus (Fig. 4). Despuds &e¢ quitar le diapositiva 11 ¢ -sfeg
tda el revelado de ls substaucia 10 (Pig. 5); lae partes 10a
no expuestas de la subsiancia se disuslven en ol medio de rp
velado, mientras que las partes 10b expusstas de la substan-
cie quedan conservadas. A continumcién, las partes expusetes
10b de 1la substancia que han gquedadn ere someten generalmente
a8 un endursciiento térmico, ¥y a oontinuscién se aplanan lae
partee sxpuestas 100 de la subetancia pars formar una supere
fioie plana 15, por ejemplo medimnte esmeriledo (Fig. 6), de
tal nawra que el espeeoy 16 de las partss aplansdas 10b de la
subetanola y la alturs del vértice de los trazos 2' del maty
rial reticulado Beep jgualy w v v v c c v v v v e e - we

Como quiera gue el molde de impresién que we ha pro
ducido de esta maviera prasenta en su superficie 15 sometids

a solicitacién dursnte la inpreeifén por el proceso por rasque
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ta aparte de metel (brazos 2' da temiz) tamblén una® partes
blaniss de materia pldmtica (espacios intermedios entre los
brazos) reepecto nl metal, se precipite despude del splana~
miento.Acon el fin de evitar un desgeste prematuro de sstas
partes de materia plﬁstiea, sobre la totalidad de la superfi
cle del molde de impreeién una capa metdlica 18, por ejemplo
cromo 0 nfouel de reducido espesor. Para coneeguir la conduc
tividad eléctrica en la totalidmd de la superficie el molde
ds impreeién se adicionan 2 la eubstencie fotosensivle’ 10 sp
lea metdlicas ¢ polvo metdlico 6 erafito dque producen la con

ductLVidad. AN G B > e YR Um WP GR G D e Gw W e VY o e W wm W we e

Como resultado de una segunda modalidad para plae-
par dibujos sobre sl nmaterisl reticulado ee imprimen tonnsli-
dgdes de color diferentes dentro del contorno correspondien-
te de la impren por el procedimiento de variar la extensién
supesrficinol y/o el volumen de cazolites individusles 3' del
retioculo conforme a la imagen. Tl mode de fabricacién para
esta wmodalided de plasmay 1os dlbtujos puede compararse con
6l modo de plasmar dibujos que se ha deacrito santeriormente.
Moramente es necesaric adaptar las caracteristicas de la subs
tancia fotoseneible 10 utilizada a oets cago de utiligacidn,
sagdn se puede ver en lae Fige., 3 y 9. Fn la Pig. 8 se recu-
bre un substrato 13 con la substencia fotoaensible 10 y se
coloca encima una diepositiva 21 de media tintn que se carac
teriza por partes de diferente oscurecimiento o deneidad D
conforme a la imagen, la cual emtd registrada en forma de

diegrama en le ordenada de la Fig. 8. ®n la abacisa = de in
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dica el tyamo sxaminsdo. Cuando se efectia la exposicién de
la subatancia fotosensible 10, 1la lusz 22 resulta debilitsds
por la digpositiva 21 en relacidn con la immgan, 4 maners
que la submtencia fotosensible 10 resulta expuesta de manera
difersente conforme a la imagen. & el proceso 4e revelado
que sigue m continuacién, se refuce el espesor de la ;ubotqg
cia fotosensible 10 en consonancia con la expoaiaiéuaizn la
zons 23 existe poca exposioidn, por 10 que en dicho punts e
reduce considerablements el espesor original de la oxpa,
mientras que sn la zoua 24 la substancia 10 ha estado. someti
ds a una exposicién ués intense, con la coneecusncis 3¢’ una
reducida reduccldn del cepesor original de la capa. Dedido s
la exposicidn éirigida por la digpositiva se ha produuidb m
1e capa 20 una sstructuracién de eepesorss conforme a-la.ima

gm. W AR G W R WP N W A W G W B G L W G G YW e A NS G W AR e

Segdn la Pig. 9, la estructuracibn de los espeso~
reg de la capa también pueds efectuarse de manera inversa.
La substancia fotosensidle reacciona entonces en el proceso
de revelado que sigue a continusoifén de tal maners que e la
gona 23 débilmente expuesta queda comservado un mayor espe-
sor de capz que en la eong 24 intensamente expuesta, = - « =

En 1la aplicacifn que se lescridbe a continuacidn
de esta oaracteristica de la substancia respecto al proceso
de plasmar ls imsgen sobre el material rsticulado se parte
del comportamiento de lg substancia 10 de la Pig. 8. ®n la
Fig. 11, la substancia fotosensible 10 se aplics en exceso
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sobre e) materisl retic.lade 8 y se expone a travée de una
dispositiva 21 de diferente densidad con las zonas 23, 24, 23,
la cusl se reproduce tembién en la Pig. 10 en forma de dle-
grama pare fines de ilustracidn. Cuando se procede al revels
do se origina una seccién trangversel en coneonancia con la
Pig. 11. In las partes 23 débilmente expuestas, la substancia
fotosensible 10 casi se desiniegra en su totalided. Tn lae
partes 24 de exposicidn mediam se desintegra Ge manere corres
pondiente en una menor extensidn, y en la gona 25, ls cusl
no estd oscurecids en ls diampositive, queda conservads el eg
pesor original de laocapa. Loe conss raysdas correspenden a
las partes detintegradas de le substencia. Después del asndu~
rdciciento de la substancia revelada 10, se aplana la auper-
ficie 15 en la que se ha plasoado el dibujo, de menera aue
finalmente se obtiene la seccién traneversal del molde de
huecograbads terminado segin la Fig. 12. En la zona 23 poco
expuests, sl punto del reticulo tiene su méxima extensidn A,
dnicamonte detorminada por los brazos 2' del retfculo. Simul
téneamente, su volumen de tinta, determinado por su profundi
4ad A', alcenza un valor méximo relativo. i la gona 24, en
cambio, ¢l punto del retfoulo presente un volumen de tinta
pubstancialmente menor, tanto a caﬁua de menor extensidn su-
parficial B como también por su menor profundidead 3'. Fingl-
mente, la substancia fotosensible 10 no we ha desintegrado en
abeoluto en la zona 25, en donde estuvo oxpuesta o la exposi
ciﬁn' mfs intensa y aplena totat‘meﬁte la estructurs reticular

on el procesd de esmiriladid. = = = . - w - - . ---—-
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¢i se imprime con un molde de huecograbado de este
tip0, el cusl es ha representalo nuevamente a escala nés re-
ducida en la Pig. 13, se obtiene 1lp imagen de impresidn mos~
trada encima. Zsta imagen no se difersncie sn sbenluto dal
huscograbado mediante moldes ds impresién de semisutotipia
d 1a class conocida. Sobre el substrato 27 ee $raslsdm pup
tos 26 de tinta de Aifersnte tamefio y de diferents volumen.
Bl temaflo y el volumen dal punto de tinta individusi estdn
deterninados por el tamafio y el volumen del punto 26 del re
ticulo onoimoldn 20 de impresiln, ~ v = v v v m c e ne-

RN

T lugar de utilipar materisl reticulado de mate-
rial. de tanmiz fabricado electrolfticaments, pueds cmﬁgung
se materisl reticulado sin imégenaes, 1ndepo§dimhm-te el
prooceso de plasmar y las figuras sobre ¢l mlemo, con una es-
tructura para tomar y velver s sntregar tinta de imprenta s
cantidades adecundas. Pars este fin es adecuado por sjemplo,
un material 29 de gama tejida y formando mallas, en forme de
tubo flexible, segin me pusde ver en la Pig. 14, Fl material
de gasa representado sn diocha figurs en seccién transversal
prassuta hilos 30 de urdirbre e hilos 31 de trama. ¥1 WU
flexible 29 se hace entonces elfotricamente conductor si no
se ha dotado ya a los hilos del Subo flexible de una condug
tividad eléotrica medimnte aditivos correspondientes en el
curst 4s la fabricacién de los miswos, La superficie forseda
por el tubo flexihle 29 sa recudbrs galvénicamente con una
delgads ospa metflica 34, por ejemplo de cromo ¢ niquel. La
cupa metflica 34 forma un refuerzo mecénico del tubo flexidble
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Textil oontra la nbrasidn y una fijecidn del tubo flexible sg
bra el soporte €. Tl modo de plasmar los dibujoe soure scte
material reticulade fabricade de sstamnera se efectia del
miemq mode ques el desorito para el matsriel reticulado en

famaﬁﬂtamiz. ---—--—---—u-«----;—-Vo-—.-

Ademda, para la fabricacidn do material reticuladoe
puseden utidlizarse superficies cerradas o lisan de metorial
2 la® que se imparte una sstructuracidn pomterior. feyin la
Pig. 15, el soporta ¢ se recubrs con una capa 36 de sataris
pléstica, la cusl es lfquida el principio y que aparte de asa
1eg conductoras, grafito o polve metdlico 37 finalmente dis-
tribuido contiens otras partfoulas dispersadas 38, cuys tama
filo, por ejemply 5 ~ 15)u, depende del volumen méximo ﬁclhin—
ta depeado del uaterial reticulado. Fediante un tratemiento
quimico de disuelven las particulas 38 eituadas en la supsr-
ficio d¢ la capa y se crema de sete modo una estructura 35 de
superficie que es adecuada para tomar y entregar tinta de im
pranta. n otra etapa es recudrs la estructura 35 de superfi
cie, segin puade verse en el lado dereche de la Fig. 15, con
una capz metilica do cromo o de niqual, con el fin de resis-

$ir le carga mecdnica en el proceso por ragquets, = = = ~ -

En lugar de materiss plésticae como aglomerante tem
bién pueden utilizarse materisles sinterigables cerémicos o

Tn les Pigs. 16 ¥ 17 ee ho representado otro modo
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de fabricacién de material rsticulalo, en el que se utiliga
1a técnics de reservas contes el mordients para la estructu-
racidn de la superfiocle. Primero ee fabrics un molde de im-
presidn en relieve (Fig. 16), para lo cual el grabsds puede
efactuarse mediants un procedimiento conocido. De ims Pigs.
16 y 17 se desprende que la superficle del molde Ga". imoresidn
estd dividida de mmmera irrsgular en partes 40, 40! que mo-
bresaslen y en partes shondadas 41, 41', lo cusl pueds comse-
guirse .uqut nedimnte copia de contacto de un resfould de oon
tacto de MQ sobre la superficie del molde 4¢ iwmprosidan
ocon tratamiento subeiguiente por mordients. Rl molda 42 de
impresidn en relieve dotado de sete superficie ¢ (Pigi-18)
imparts s la superficie cilfndrica 43 a estructurar unn ee~
tructura enfloga C', produciendo loes cilindros 44 una arliog
oién cusntitativemente definids de un madio 46 de reserva
contra el mordisnte. ¥l traslado del msdioc 46 de reserva oop -
tra el mordisnte sobre el cilindro 43 es efectia en varise
vueltas de loe cilindros 42, 43, Con el fin de asegurar une
aplicacidn dafinida del medilo 46 de veservs contra el modien
te desde ol molde 42 de impresidn en relieve al cilindro 43,
re puede calantar sl cilindro 43. La superficie del cilindre
4% raoubiex;tu de eate modo c¢on un retioulo irrsgular, se s
meto a continuscidn a la accién del wordients. Se origina
una estructurs irregular de superficie como en la Pig. 16,
1a cual, despuée de plasmer el &ibujo encima de la miems,

puede utiligarse ocomo molde 4e huecograbado, = « = w =« « =

Fn lugar de deaintegrar las partes lidre de reser-
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vas de la superficie del cilindro 43, puede efectusrss tam-
bién en al cilindro 43 un recubrimiento galvéuico con un rg
sultndo tecnoldzico que en princinio es igusl al mmtsrior. -

Fe substancial para todos los procedimiemtas' dos~
critos para fabricar un molde e impresidn que antes del org
ceso propiamente dicho de plasmar los didujos sodbre a2l mise
mo 88 produse sn una etaps separada del procedimiento una ca
pa roticulads o estructurada de materiel como alementy pare
llevar 1la tinta. Cuando #e dispone de eata capa segda uno de
los procedimientos que ss acaban de describir, la fa}\riaa‘
cifn del molde de impresisn se reduce a modificar la suyerfi
oie reticulada o estructurata del matsrial reticulado 2 un
proceso da plasmar el dibujo conforme al contorno de le ima-
gen, oo decir, do mangre bidimensional o conforme al volumen
de la tinta, es decly, tridimeneional. ¥l soporte € pueds sg
tar econfigurado de modo mscizo o delgedd. Para producir el
retfculo sirve material de tamis, de tejido, Ge malla o es-
tructursdio, es deocir, en forma de retfculo o dotado irregu~
larments de ghondamientos. De eata manera se simplifica subg
tancialmente la via tecnolégica hasta el molde de impresién
terminado; y= que segin el setado de la téemica hay que dar
tir siempre de uns diapositiva o de un negative reticulados
(procedimiento d¢ las reservas contra el mordiente) o un dig
poritivo de gobierno mecdnico-slectrdnico trensfiore sl retf
culo conforme a la imagen a la superficie de impreeidn. ™n
canbig, en ol procedimiento magin la invencién, un modelo de
imagen sin reticular (ulenco/negro) o un modelo auténtico de
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- 16 =

dispositive/negativo de medis tinta pass para su transferen-
oia fotomecinica directa = la superficis del rolde de impre-
sidn que ya contiens el reticulo, c - - v e v s cceco -

A los sfectos conmiguientes se dsclaran de jnwednd
y propisdad para Depalis, sus territorios y plasas de sobera~
nfa, 1lse reivindicaciones qup slguen, = = w m = = = =« = = =
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RPIVINDICACIONTS

1.~ Perfeccionamientoe en los moldes de impresidn,
particularmente woldea de huacograbado, para la entrega de
tinta conforme 2 la impgen a un substrato, con ahéﬁdamientos
formsdom en 1a superficie del molde de impresidn, los cuales
estén dispuestos en un soporte, carasterizados porq#@ en la
superficie del soports (6) esti dispussta uaa capalde'un ma~
terigl raeticulado (8) y me encuentra unida a esta Yltimg una

cana formada conforme szl dibujo. I N

2.~ Porfecciongnientos segin la reivindicecién 1,
caracterizados porgue ol material reticulade (8) es un zate-
rial de tamiz dotado de bragos (2) y orificios (3), porbequ
plo de un maetsl o de materisl textil, el cual esté recubler-

%o de una capa metdlien (5, 38). =~ e v e ceceoeoo-.

3.~ Perfoccionamientos segin la reivindicacidén 1,
caracterigados porque sl material reticulado (8) es una capa

{3€) dotada de una oatruotura‘da guperficie, == o o =« « =

4.~ Parfeccionarientos segin una de las relvindica
cionaes 1 a 3, caracterizados porque el soporte (6) es un tu-

ho, por ejemplo do materis plésticas = < « - = =« = c =« -

Sa= Perfocoionamientos segin una de las reivindicg
ciongs 1 & 3y caracterizadem porgue el soporte (€) es una

capa de materinl precipitade elsctirolfticamente sobreel lado
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postarior del material reticulado (3)s == = = v = v w w .

6.~ Procedimiento para fabricar un molde de impre-
sifn segin la reivindicacién 2, particularmente un_mnldn de
huecograbeds, con ahondamisntos formados en la supsrficie del
wolde de impresifn, los ounles ee disponen en un sopirte, o8
racterizado porque se deposita un material reticuladd en la
forma de una caps de material de tamiz sodre el coporfh. e
clerran luego los orificios del material de tamie y sc apli-~
ca g continumcidn el ditujo al materinl ds tamig, = « = = =

T«= Procedimiento para fabricar un molde de lopre-
sién segin la reivindicacifn 3, particularmente un molde de
hugcograbado, oon aghondamisntos formados en la superficise
del molde de impresidn, los cuales me disponen en un ;oporto.
caracterirado porgue sobre el soports se dsposita como mate-
rial de tamig unas cape estructurable de material y se estrug
tura modianté 1a 8igolucidn de particulss des la superficie
4e la capa de material, a continuacién de 10 cual se plasma
¢l dibujo sobre la superficie estructurnda. = = « = w w = =

8,~ Procediniento para fabricer un molde de impyre-
sién segin ls reivindicmeién 3, particularmente un molde de
hugcogrebado, con shondamientos formados en la supsrficle
del molde 3¢ impreeidn, los cualee se disponen sn un soports,
caracterizado porque mobre unm capa de la sstructuracién que
forma el uaterial de tapliz oe sitdan partes correspondientes

de reserva conirs el mordiente, y las paries libres de reser
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va se ahondan o s elevan respectc a las pertes de reserva,
r continuacién de 1o cual se plasia el dibujo sobre la super

ficie gstructuradn de aste 10do. - e s e e oo

.= Procedimiento sspin una de les reivindioacio-
nea & a 8, caractsrizado porque el dibujo se plasxma fotomecd

nicamente en el materigl reticulndo, = = = = w = = = o = =

10.= Procedimiento segin una ds las reivindicacio-
nos 6 a 3, caracterizedo porque la euperficie scbre lz que
£¢ ha vlasmado el dibujo se aplana, e haoce conductorn y ee

precipitn a continuacién eobre la misma un refusrzo wetdli-

oo. M Gm W @R W W G W W Ak W A MR S G W W W S G W R W MR M A

11.~ Procediniento geglin una de las reivindiceclo-
nee 6 a 10, caracterizado porque en la oporacién de plasmar
el ditujo wobre el material reticuladoe se forman fotomecéni
camente en relacidén con la profundidad y la extensidn unos

ahondaniontos 4iferentes para producir partes e imegen con

12.~ “PERFRCCIONAMIENTOS EN L0S KOLDES DE INPRE~
EI0N Y PROCEDINIENTO PARA SU PABRICACION", =« « = o = = = -

Todo allo conforms se deseribe y reivindica en la

prasents memoria que coneta de veinte hojas folimdms y meca



Hed.

nografiadas por una sola de sus caras y de cinco lémines de
dimjos que la ilustran.

MADRID - 3 HNMaAR, 1879

P. A MW
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